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設計說明

圖式所揭露之實線部分，為本案主張設計之部分；圖式中所揭露之虛線，為本案不主張

設計之部分。圖式中的斜向陰影線，係表示該部分為透明或半透明。

左側視圖與右側視圖對稱，仰視圖與俯視圖對稱，故省略左側視圖與仰視圖。

立體圖 1及立體圖 2為本設計物品於不同視角的立體圖。

使用狀態參考圖為本設計物品搭配環帶使用的示意圖。
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